2016年度

	№
	主催　NPO法人京都イノベーション・リソース
	【申込締切】　2016年10月21日（金）

	村田製作所　オープン・イノベーションマッチング　エントリーシート

	企業名
	

	（ふりがな）
代表者
	

	ご　住　所
	〒



	会社概要
	設立
	年　　月
	資本金
	

	1. 
	従業員
	　　　　　　　　　　　　　　名
	ＵＲＬ
	

	2. 
	事業概要
	







	ご担当者様
	（ふりがな）
氏　名
	
	E-mail
	

	3. 
	電　話
	
	ＦＡＸ
	

	経営者略歴
	









	取引実績
	










	ニーズNo.
	MS2016-
	希望面談会場
	京都(12/2)　・　横浜予定(12/9)
· どちらでも可

	提案の概要
	提案名：　　













	支援機関
記入欄
	機関名
	

	
	（ふりがな）
担当者氏名
	

	E-mail
	

	
	電　話
	
	FAX
	

	
	推薦
コメント
	









	マッチング商談会参加予定者
	合計　　　　　　名　
【提案企業】　所属・役職・氏名

【支援機関】





· エントリーシートの各欄は、必要に応じて広げていただいて結構です。
ページ数も特に限定はありませんので、提案内容はできる限り詳細にご入力ください。
· ご質問等がある場合は、事務局にお問い合わせください。くれぐれも、ご提案先に直接お問い合わせにならないようにお願いいたします。
· エントリーシートをご提出の際は、Word形式のまま（PDF不可）メールでご提出ください。
技術ニーズ一覧

■エントリーシート記入時には、以下の技術ニーズ一覧から対象項目を選択して、ニーズ番号を忘れずに記入してください。

[image: ]


2016年　村田製作所　オープン・イノベーションマッチング　確認事項

■お申込の際にご提出いただく資料
マッチング商談会に参加希望の企業様は、下記の資料をご提出ください。
１．エントリーシート（指定フォーマット）
２．提案技術の詳細がわかる資料　（フリーフォーマットの電子データ、できればPDF）

■参加費用　　　無料
■マッチングまでのスケジュール
	申込締切
	10月21日（金）17：00　必着　メール送付

	
	· 各支援機関が、ご提案される企業様分を取りまとめいただき、推薦コメントを入力後、事務局にご提出ください。

	マッチング
商談会
	12月2日　京都会場、12月9日　横浜会場（予定）

	
	· マッチング商談会へ参加可能な企業は、ニーズ提供企業が希望する企業になりますので、予めご了承ください。
· 書類選考結果（面談希望有無）は、お申込みされた企業様および各支援機関の皆様に、メールでご連絡をさせていただきます。
· マッチング商談会当日のスケジュールに関しては、追ってご連絡いたします。



■事務局・申込先
特定非営利活動法人京都イノベーション・リソース(KIR)　　E-mail：kir-BM@kir.or.jp　　担当：南條　

■情報の利用目的及びマッチングについて　　　特定非営利活動法人京都イノベーション・リソース
●エントリーシートの情報の利用目的
ご記入いただきました参加者名、および企業情報の利用目的は次の通りといたします。
4. 「2016年　村田製作所　オープンイノベーション・マッチング会」への参加申込の受付
5. 「2016年　村田製作所　オープンイノベーション・マッチング会」への参加企業の調整等
6. マッチングをすすめるための資料としてニーズ提供企業および協力機関への提供
7. 推薦機関を選択いただいた場合の当該推薦機関への連絡 
8. アンケート等の調査への協力依頼のご通知
9. 主催者および協力機関からのマッチング等のご案内のためのダイレクトメールの発送等
10. お問い合わせ、その他マッチングを適切かつ円滑にするために必要な業務
●マッチング商談会について
1. マッチング商談会は、参加者がそれぞれの責任において交渉を行うものであり、主催者および協力機関は商談、契約の成立などを保証するものではありません。
2. マッチング商談会には、ニーズ提供企業側が面談を希望する場合にのみご参加いただけます。
3. マッチング商談会で多数の参加者が商談する場合、別途、面談日時・場所を設定させていただく場合があります。
4. マッチング内容について、紛争、その他問題が生じた場合、参加者は自己の責任と費用負担において解決するものとし、主催者及び協力機関は一切の責任を負いません。また、秘密保持または権利の実施許諾等に関しても、参加者の自己責任で処理していただくものとし、主催者及び協力機関は一切の責任を負いません。
5. 主催者及び協力機関は、マッチング商談会に関して、参加者及びニーズ提供企業へのアドバイス、コンサルティング、その他の助言・指導・協力業務を受託するものではありません。
image1.emf
ニーズNo. ニーズテーマ名

MS2016-01 DCバイアスを印加しながら静電容量測定ができる治具

MS2016-02 電子部品の低温冷却手段

MS2016-03 極小セラミック部品電極膜厚測定技術

MS2016-04 画像処理用LED照明および電源

MS2016-05 画像処理用小型LED照明および電源

MS2016-06 マイクロスプリング入りスリーブ  (コンタクトプローブ状)

MS2016-07 長寿命テグス


